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Abstract (en)
Process for removing a layer region of a component (1) made from metal and/or a metal compound comprises: removing a partial region (28) by
acid treatment or mechanical treatment; and diffusing a diffusion agent (16) into the partial region in an intermediate step. At least two components
of the diffusion agent are metallic.

Abstract (de)
Verfahren zur Entfernung von zumindest einem Schichtbereich eines Bauteils aus Metall oder einer Metallverbindung Bauteile weisen nach dem
Einsatz im Hochtemperaturbereich degradierte Bereiche auf, die durch einen Säureangriff entfernt werden. Der Abtrag bei dieser Säurebehandlung
ist jedoch ungleichmäßig, da durch die Degradation Bereiche entstanden sind, die ein unterschiedliches Säurelösungsverhalten aufweisen. Durch
das erfindungsgemässe Verfahren wird die chemische Zusammensetzung und die Phasenzusammensetzung des Bauteils (1) so verändert, dass ein
gleichmäßiger Abtrag bei einer Säurebehandlung erfolgt. <IMAGE>
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